
特
性

∶
Spec ifications∶

电
器

; Electr ical∶

结
束

阻
抗

∶
Cont act Resistan ce

50 mil liohms MAX

耐
电

压
∶

Diel ectric Withs tanding Volta ge∶
100 V AC AT Sea Le voL

结
缘

阻
抗

∶
Insu lation Resis tance∶

100 ME GA ohms MIN

材
料

 ∶
Mato rial∶

;

塑
胶

 ∶
Hous ing∶

PBT

端
子

∶
Cont act∶

 Copper  Alloy 铜
合

金

铁
壳

∶
Shel 1∶

 Spcc    铁
料

电
镀

 ∶
Fini sh∶

端
子

∶
Cont act∶

 Piated  Gold in Mati ng Area
Tin On  Solder Tall s

接
触

点
镀

金
 脚

镀
锡

铁
壳

 ∶
Sel1 ∶

Nickel / Plating 镀
镍

NOTES;
1.teri al:SPCC,T=0. 30±

0.02mm

2.Plat ed:50~80u"NC KEL UNDER PLA TNG ALL OVER  I

P
C
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CA
0

沉
板

SMT

5:PA9T
2:PBT

1:
半
金
1u"

J: 半
金
3 u"

K: 半
金
5 u"

7:半
金
10 u"

8:半
金
15 u"

G: 半
金
G/Fu"

1:黑
色

2:白
色

6:LCP

5:铜
壳
镀
镍

6:铜
壳
镀
雾
锡

1:铁
壳
镀
镍

1:吸
塑
盒

8:载
带

9:载
带
+贴

麦
拉


